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广东惠伦晶体科技股份有限公司 

关于以应收账款质押申请贷款的公告 

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

一、交易基本情况 

为优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，推动公司业务发展，广东惠伦晶

体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以销售形成的应收账款向上海浦东

发展银行股份有限公司深圳观澜支行申请办理合计人民币 8,000 万元的授信业

务，补充公司流动资金。 

二、应收账款基本情况 

本次授信业务的标的为公司在销售过程中形成的应收账款。 

三、应收账款质押授信的主要内容 

1. 授信额度：应收账款质押授信额度为人民币 8,000万元。 

2. 授信期限：36个月，额度内循环可用。 

3. 利率：年利率不超过 4.5675% 

四、办理应收账款质押业务的目的和对公司的影响  

本次公司办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为

流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况。同时，可以拓宽融资渠道，减

少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响。本次应收账款质押授信业务能对公

司现有资金获取方式进行有益补充，有利于公司业务的发展。 

五、董事会审议情况 

该事项在第三届董事会第十二次会议第十一项议案决议所授予给董事长审

批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 

特此公告。 

 

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 

                                       2020年 8月 11日 


